LUXIONA Karta produktu

X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 21 840/ L-1146MM
19.4152.3323.21

Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. W poréwnaniu z tradycyjnym X-Line
G/K LED, zmniejszone zostaly gabaryty oprawy, a catos¢ zostata zamknieta w
wezszym profilu liniowym, co dodato produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-
Line Slim Recessed Low UGR zastosowano raster antyol$nieniowy. Cato$¢
pozwala manipulowac Swiatlem i tworzy¢ systemy Swietine, utatwiajgc tworzenie
we wnetrzach warunkéw komfortowego widzenia i ich estetycznego wygladu.
Oprawa X-Line Slim Recessed przeznaczona jest do montazu w sufitach
podwieszanych.

Informacje o produkcie Kategoria Oprawy do wbudowania
Rodzina X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED

Nazwa X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-
BLACK-WIDE EDD 21 840 / L-1146MM

Indeks 19.4152.3323.21

EAN 5902107556303
Dane sSwietlne i elektryczne Typ Zrodta LED
Strumien LED [Im] 4432
Moc LED [W] 224
Strumien oprawy [Im] 3678,6
Moc oprawy [W] 25,5
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 144,3
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zr6dta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° |
74,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP40
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 100000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+35
Zasilacz elektroniczny DIM DALI (EDD)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95
Obcigzalnos¢ obwodow 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41

(c16)
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Dane mechaniczne Montaz do whudowania w sufit podwieszany gipsowo-
kartonowy
G Materiat aluminium
A ] 8. Kolor RAL 9006 (szary)
Przestona RASTER (raster antyol$nieniowy)
Odporno$¢ mechaniczna IK04
Wymiary [mm] 1146 x 70 x 75
Otwor montazowy [mm] 1136 x 55
Fotometria e ne
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=83%
——C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
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